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Abstract (en)

The contact has a slotted, springy contact zone as a contacting slot (2,3) on a connecting band. The connecting band (1) is laminated in the region
of the contacting slot, in which the laminates (4,5) are 'tuned' for different electrical conductivity, mechanical cutting strength and springy properties.
The laminates of the connecting band consist of discrete elements, which are mechanically joined to one another. Preferably the discrete laminates

are joined by beading over.

Abstract (de)

Schneidklemmkontakt, beispielsweise fiir Reihenklemmen, der an einem Verbindungsbiigel einen geschlitzten, federnden Kontaktbereich
als Kontaktierungsschlitz (2,3) aufweist. Es ist vorgesehen, daB3 der Verbindungsbiigel (1) zumindest im Bereich des Kontaktierungsschlitzes
(2;3) geschichtet ausgebildet ist, wobei die Schichten (4,5) unterschiedlich auf elektrische Leitfahigkeit, mechanische Schneidenfestigkeit und

Federungseigenschaften abgestimmt sind. <IMAGE>
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